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(54) Kontaktor, Verwendung und Verfahren zum Kontaktieren

(57) Die Erfindung betrifft einen Kontaktor für ein auf
einer Leiterplatte befestigtes Bauteil, welches mit einer
Vielzahl von Anschlußkontakten mit der Leiterplatte kon-
taktiert ist, wobei der Kontaktor umfaßt:
- eine Bauteilaufnahme, in welche das Bauteil entlang
einer Einführrichtung E zumindest bereichsweise ein-
führbar ist,
- eine Vielzahl von Kontaktierungsmitteln, wobei

-- die Kontaktierungsmittel elektrisch leitfähig sind,
-- jedes der Kontaktierungsmittel in einer Richtung X, wel-
che senkrecht zur Einführrichtung E orientiert ist, von der
Bauteilaufnahme beabstandet angeordnet ist, und wobei
-- die Kontaktierungsmittel in einer Betriebsposition je-
weils mit einem zugeordneten Anschlußkontakt des auf
der Leiterplatte befestigten Bauteils kontaktieren,
sowie eine Verwendung und ein Verfahren zum Kontak-
tieren.



EP 2 621 024 A3

2



EP 2 621 024 A3

3


	Bibliographie
	Recherchenbericht

